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内容概要

　　《高等学校教材：电子技术工艺基础》以电子技术基本工艺知识和电子装配技术为主，对电子产
品制造过程及典型工艺作了全面介绍，包括安全用电、焊接技术、电子元器件、印制电路板、装配与
连接技术、表面安装技术、调试与检测技术、电子技术文件等内容，是一本很有实用价值的教科书。
　　作者有二十余年电子技术工作经验，经历了十二年电子工艺实习教学实践编写本教材历时三年，
经数次修改，使《高等学校教材：电子技术工艺基础》内容充实、详略得当、可读性强，信息量大；
兼有实用性、资料性和先进性，书中涵有大量来自生产实践的经验。
《高等学校教材：电子技术工艺基础》文字流畅，插图丰富、精美，直观效果很好，与同类书比，《
高等学校教材：电子技术工艺基础》确有独到之处。
　　《高等学校教材：电子技术工艺基础》可作为各类理工科学生参加电子工艺实习的教材，亦可作
为电子科技创新实践课程设计，毕业实践等活动的实用指导书，同时也可供职业教育、技术培训及有
关技术人员参考。
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